
LM1117IMP-3.3-TD



  采用SOT223. TO252-2、TO220-3. TO263-3、SOT89-3
 

概述:
LM1117IMP系列是一款低压差线性稳压电路，该电路
输出电流能力为1.0A。该系列电路包含固定输出电压
版本和可调输出电压版本，其输出电压精度为土1.5%
。为了保证芯片和电源系统的稳定性，

LM1117IMP系列内置热保护和电流限制保护功能，同
时产品采用了修正技术，保证了输出电压精度控制在
土1.5%的范围内。

的封装形式封装。
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应用概述: 

LM1117IMP系列是低压差的三端线性稳压电路。该电路外围应用电路简单，固定电压版本只
需输入和输出两个电容，可调电压版本只需输入和输出两个电容及两个外接电阻即可工作
。芯片内部包括启动电路、偏置电路、带隙基准源电路、过热保护、电流限制和功率管及
其驱动电路等模块组成。当结温超过125C或者负载电流大于1.5A时,过热保护和电流限制模
块能够保证芯片和应用系统安全工作。

LM1117IMP系列的带隙模块提供稳定的基准电压，基准电压的温度系数是由设计时精心考虑
并进行了补偿，使得芯片的温度漂移系数小于100ppm/C。输出电压精度由熔丝修正技术得
以保证。

典型应用:
LM1117IMP有固定版本和可调版本两个输出电压版本。



可调版本的输出电压:
LM1117IMP可调电压型提供1.25V的基准电压，任何在1.25 至13.8V之间的输出电压可以通过选择
两个外接电阻来获得，R1、R2两个外接电阻连接方法如图2所示。

热考虑: 

当电路工作在大电流或输入输出压差较大时,我们得考虑电路的散热问题。因为在这种情况下，
LM1117IMP自身消耗的耗散功率是很大的。LM1117IMP使 用SOT-223封装形式封装，该种封装形
式热阻约为120"C/W，然而应用PCB板的铜箔面积也会影响总热阻。如果铜箔面积等于5cm*5cm
(正反两面)时，该热阻约为30'C/W，因此总热阻为30C/W~ 120C/W。所以我们可以通过增加应用
板铜箔面积来降低总热














